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Abstract (en)
Microswitch has two conducting contact elements (6) that can be connected to external circuit elements and moved relative to each other by
application of a magnetic field. At least one of the contacts is in the form of a thin plate (7) lying parallel to the support medium (1) and free to
move with respect to it. The other contact is parallel to the support and contact is made between the two plates along their edges. Application of a
magnetic field of sufficient strength causes a contact to be made. An Independent claim is made for a production method for the above microswitch
using semiconductor integrated circuit manufacturing techniques.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Mikroschalter mit mindestens zwei elektrisch leitfähigen, mit externen Schaltungseinheiten verbindbaren
Kontaktelementen (6), deren relative Position zueinander durch eine eingeprägte Magnetkraft veränderbar ist, wobei mindestens ein
magnetisierbares Kontaktelement beweglich gelagert ist, so daß mindestens zwei Schaltzustände einstellbar sind, und wobei zumindest das
magnetisierbare Kontaktelement als dünne Platte (7) ausgebildet ist, die im wesentlichen parallel zu einem Trägersubstrat (1) beweglich ist, und
daß beide Kontaktelemente in einer Ebene parallel zum Trägersubstrat angeordnet sind, wobei jeweils eine Seitenfläche der Kontaktelemente als
Schaltfläche dient. Außerdem betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Mikroschalters. <IMAGE>
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